
 
 

基于类脑智能的机器视觉
感存算一体边缘计算芯片



 边端智能将成为主导新一轮逐鹿的核心驱动力

 云端智能的AI范式不能满足万物感知+万物智能的需求，边缘计算的需求越来越旺盛

   

 

实际应用

 

算法需求

 

硬件需求

 

算得多

 
 

网络结构多样

 

灵活性需求高

 
 

算得快

 

存储、算力和功
复杂度增大

耗需求增大

 
 

 

用得好
丏用指令集戒编

硬件平台设计
译器设计

算得准
量化精度

精度要求高
低损失



 边缘端AI芯片市场分析

 

 
 
 

 

 各行业数字化转型加速, 

 

应用层企业比例超过80%

 计算机视觉占比第一，边

 2021

缘/终端芯片需求将持续
增长。

年疫情缓解，市场回
暖，AI芯片需求产生较大增
幅

 类脑等新型芯片预计最早于
2023年进入量产，预计市场
规模将于2025年达到1740亿
元。

 

 截止2022年1月，2021年

中国人工智能芯片相关领
域融资事件共计92起，单

笔融资金额均超亿元，总
金额约300亿人民币

   市场需求 市场规模 资金流入

 

 

 

基础层

技术层

应用层

 [VALUE]

 

 

 

 

 

 

计算机视觉

数据挖掘

机器学习

智能语音

自然语言处理

其他



 颠覆传统模式的类脑信息处理机制

 

模仿脑神经
网络结构和
功能

 

 

 

 

高动态、实时信息处理

大数据、小样本处理

高性能分布式并行计算架构

存算一体的低功耗可重构架构

  

  

GPU FPGA

TPU NPU
 

典
型
智
能
芯
片

 

 

 

 经典处理器架构，无法克服冯诺依曼计算瓶颈

 受限深度学习算法，无法处理小样本事件和不确定场景

 计算效率低，难以做到高动态实时处理

 

 

 

      

 

发展基于类脑智能的具有高效能、高容错、高实时的边缘计算芯片，实现在机器

视觉、工业监测、虚拟现实

 人脑功能区多样性

 人脑细胞多样性

 抽象能力和综合能力

等场景的应用。



 已形成C******N系列典型类脑智能芯片类脑智能芯片

 

 

 

 

 

第
一

我国首款离散域复杂最优化求解芯片

 神经元：65536个

 突触连接：358亿次/秒

 计算效率提高100000

代

倍 

 

 

 

 网络信息安全

 复杂环境通信纠错


C******N-V 工业监测 

典
型
应
用

 

 

 

 

  

 

 

 

第
二

连续域图像处理芯片

 峰值计算能力1TOPS，功耗2W

 支持任意层数的CNN网络



代

支持任意大小图像处理

 安防监控

 遥感图像分析

C******N-X 无人平台 

典
型
应
用

 

 

 

  

 

 

 

面向时间序列的智能处理芯片

 峰值计算能力20TOPS

 支持CNN、LSTM混合网络结构

 基于时间感知的智能识别

 雷达系统

 声纳及语音目标识别



C******N-T
智能自主平台

 

典
型
应
用

 

第
三
代
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